
第一图书网, tushu007.com
<<电子工艺实训教程>>

图书基本信息

书名：<<电子工艺实训教程>>

13位ISBN编号：9787560623979

10位ISBN编号：7560623972

出版时间：2010-3

出版时间：西安电子科技大学出版社

作者：宁铎，马令坤，郝鹏飞 等 著

页数：227

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<电子工艺实训教程>>

前言

　　社会的进步，经济的发展都依赖于技术的不断提高。
高等工程教育肩负着培养高级工程技术人才的使命，工程技术人才的培养方向和培养质量将决定未来
经济的发展速度和社会的进步程度。
我国的高等工程教育目前仍存在着工程教育的过度学术化现象，特别是在飞速发展的电子技术领域，
学习与应用的矛盾更为突出。
目前人才市场上用人单位一般把具有实际工作经历作为招聘工程技术人才的必要或优先条件之一，就
充分说明了这一点。
因此，我们必须在工科学生的培养上紧密结合工程实际，注重加强学生的工程素质和创新精神培养，
为国家建设提供高素质的工程技术人才。
　　本书第二版是在广泛听取不同院校的使用后的反馈意见，并考虑到实际的教学环节和内容的完整
性对第一版的内容作了增加和删减。
主要有以下改进：　　1.在第4章增加了“Multisim仿真软件简介”一节，在第8章增加了“HXl08-2 AM
收音机安装调试实例”。
　　2.为了突出实际工艺要点，并考虑到实际授课情况，本版对许多章节的内容进行了删减，包括对
第5章中的连接工艺、第7章中有关产品工艺文件的分类细节及工艺文件的完整性等内容进行了调整，
同时还删除了附录A、B。
　　电子工艺实习是以学生自己动手，掌握一定操作技能和制作一两种电子产品为特色的又一个教学
环节。
它既不同于培养劳动观念的公益劳动，又不同于让学生自由发挥的科技创新活动；它既是基本技能和
工艺知识的入门向导，又是创新实践的开始和创新精神的启蒙。
要构筑这样一个基础扎实、充满活力的实践平台，仅靠课堂讲授和动手训练是不够的，需要有一本既
能指导学生实习，又能开阔眼界；既是教学参考书，又是实践指导实用资料的书籍。
正是在这种背景下我们编写了本教材。
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内容概要

　　《电子工艺实训教程（第2版）》以基本电子工艺知识和电子装配基本技术为主，对电子产品制
造过程及典型工艺作了全面介绍。
在理论与实践的结合上强调了实践性。
全书共8章，内容分别为安全用电、焊接技术、电子元器件、印制电路板的设计与制作、准备工艺及
装配、调试工艺基础、电子技术文件、电子小产品安装调试案例等。
　　《电子工艺实训教程（第2版）》内容充实，可读性强，兼有实用性、资料性和先进性。
　　《电子工艺实训教程（第2版）》既可作为理工科学生参加电子工艺实习与训练的教材，亦可作
为电子科技创新实践、课程设计、毕业实践等活动的实用指导书，同时还可供职业教育、技术培训及
有关技术人员参考。
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章节摘录

　　任何电路都存在一个自身的接地点（不一定是真正的大地），电路中接地点在电位的概念中表示
零电位，其他电位均相对这一点而言。
但是在印制电路中，印制板上的地线并不能保证是绝对零电位，而往往存在一定数值，虽然电位可能
很小，但是由于电路的放大作用，这小小的电位就可能产生影响电路性能的干扰。
　　为克服地线干扰，在印制电路设计中，应尽量避免不同回路电流同时流经某一段共用地线，特别
是在高频电路和大电流电路中，更要注意地线的接法。
在印制电路的地线设计中，首先要处理好各级的内部接地，同级电路的几个接地点要尽量集中（称一
点接地），以避免其他回路的交流信号窜入本级，或本级中的交流信号窜到其他回路中。
　　在处理好同级电路接地后，在设计整个印制板上的地线时，防止各级电流的干扰的主要方法有以
下几种：　　（1）正确选择接地方式。
在高增益、高灵敏度电路中，可采用一点接地法来消除地线干扰，如图4.1 3（a）所示。
如一块印制板上有几个电路（或几级电路）时，各电子电路（各级）地线应分别设置（并联分路），
并分别通过各处地线汇集到电路板的总接地点上，如图4.1 3（b）所示。
这只是理论上的接法，在实际设计时，印制电路的地线一般设计在印制板的边缘，并较一般印制导线
宽，各级电路采取就近并联接地。
　　（2）将数字电路地线与模拟电路地线分开。
在一块印制板上，如同时有模拟电路和数字电路，两种电路的地线应完全分开，供电也要完全分开，
以抑制它们相互干扰。
　　（3）尽量加粗接地线。
若接地线很细，接地点电位则随电流的变化而变化，致使电子设备的定时信号电平不稳，抗噪声性能
变坏。
因此，应将接地线尽量加粗，使它能通过三倍于印制电路板的允许电流。
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